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Mitteld Embedding-Technologie haben
Fhg-IAF-Forscher GaN-Power-ICs integriert
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In einem Pilotprojekt wurden bei esmo
Mechanik- und Elektro-CAD-Daten integriert
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Spielfreie Prazisionsbewegung in
Mikroschritten: Piezomotoren lassen sich
auch in der Elektronikfertigung fiir
Positionierungsaufgaben einsetzen
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NTI-100, Ausgabe 2019: Dr. Nakaharas
Listung der wichtigsten Leiterplattenhersteller
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Mit festinstallierten Kamerasystemen erreicht das EMS-Unternehmen
kortec aus Sinsheim Transparenz und Riickverfolgbarkeit

Industriell anwendbare Laserstrukturierung bringt Produktionsausstof§
und Leistung von CIGS-Diinnschicht-Solarzellen auf ein neues Niveau
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INTERNATIONAL GROUP

Hocbste
Qualitatsstandards fiir

Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C
Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fiir
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir lhre
sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(@ventec-europe.com
¥ Follow [@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Ergebnisse des Projekts ‘bioESens* fiir biologisch abbaubare Sensor-
werkstoffe stellt die HTW Dresden coronabedingt erstmals hier vor
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Die neue 3D XE Serie: Das sind leistungsstarke AOI-Systeme
fiir den Inline- oder Stand-Alone-Einsatz. Sie bieten volle
3D-A0I-Funktionalitat, hdchste Flexibilitat sowie einen du-
Berst attraktiven Preis - und das alles Made in Germany.

Die Systeme Advanced Line - 3D XE und Basic Line -

3D XE eignen sich optimal fiir kleine und mittlere LosgroBen
und bieten zudem die Einsatzmdglichkeit als vollwertiges
Lotpasten-Inspektionssystem. Mit MagicClick steht dem
Anwender eine leistungsstarke, KI-basierte Funktion zur
Verfligung, um Priifprogramme und Bibliotheken in wenigen
Minuten vollautomatisch zu erstellen und zu optimieren.

Weitere Informationen: www.goepel.com
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